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Markused, ettevaatusabindud ja hoiatused

@| MARKUS: MARKUS tahistab olulist teavet, mis aitab teil toodet paremini kasutada.

ETTEVAATUST tahistab teavet, mis hoiatab voimaliku riistvarakahju v6i andmekao eest ja annab juhiseid
selle probleemi véltimiseks.

A| HOIATUS: HOIATUS tahistab teavet, mis hoiatab voimaliku varakahju voi tervisekahjustuse voi surma eest.
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Arvutiga tootamine

Teemad:

¢ Ohutusjuhised

Ohutusjuhised

Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage jargmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti méargitud, eeldatakse igas selle
dokumendi protseduuris, et on téidetud jargmised tingimused.

e Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet.
e Komponendi saab asendada voi, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises jarjekorras.

A HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade
tavade kohta leiate lisateavet nduetele vastavuse kodulehelt

Paljusid remondit6id tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid
remonditdid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil véi veebi- voi telefoniteenuse ja tugimeeskonna
juhiste kohaselt. Delli poolt volitamata hoolduse kaigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja jirgige tootega
kaasas olnud ohutusjuhiseid.

Elektrostaatilise lahenduse valtimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

Kisitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Arge puudutage kaardil olevaid komponente ega
kontakte. Hoidke kaarti servadest v6i metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest,
mitte kontaktidest.

Kaabli eemaldamisel tdmmake pistikust vdi tdmbelapatsist, mitte kaablist. Monel kaablil on
lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli dravotmist lukustussakke. Pistiku
lahtitombamisel tdmmake kdoiki kiilgi Gihtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli iihendamist veenduge
samuti, et mdlemad liidesed oleksid 6ige suunaga ja kohakuti.

MARKUS: Enne arvuti kaane véi paneelide avamist ihendage lahti kdik toiteallikad. Parast arvuti sisemuses tegutsemise I5petamist
pange enne arvuti uuesti vooluvdrku Uhendamist tagasi k8ik kaaned, paneelid ja kruvid.

®

®| MARKUS: Arvuti ja teatud komponentide vérv voib paista selles dokumendis naidatust erinev.

Enne arvuti sees toimetamist

1. Salvestage ja sulgege kdik avatud failid, pange koik rakendused kinni.

2. Lulitage arvuti vélja. Kldpsake nuppe Start > O Toide > Sule arvuti.

®| MARKUS: Kui kasutate teistsugust operatsioonististeemi, siis tutvuge oma operatsioonististeemi valja Itlitamise juhistega.
Uhendage arvuti ja kéik selle killies olevad seadmed elektrivérgust lahti.

Uhendage arvuti killjest lahti kaik vérgu- ja valisseadmed, nagu klaviatuur, hiir, monitor jne.
Kui arvutiga on Uhendatud meediumikaarte voi optilisi draive, siis eemaldage need.

(SIS IFN Y

Kui arvuti on vooluvdrgust eemaldatud, vajutage emaplaadi maandamiseks toitenuppu ja hoidke seda 5 sekundit all.

Asetage arvuti puhtale pehmele tasasele pinnale, et ekraani mitte kriimustada.

7. Asetage arvuti pinnale nii, et ekraaniosa oleks suunaga allapoole.
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Ohutuse ettevaatusabinoud

Ohutuse ettevaatusabindude peatlkis kirjeldatakse peamisi toiminguid, mis tuleb enne lahtivétmisjuhiste jargimist teha.

Jargige lahtivdtmist v&i kokkupanekut hdlmava paigaldamis- v3i parandustoimingute tegemisel jargmisi ohutuse ettevaatusabindusid.
LUlitage sUsteem ja kdik Uhendatud vélisseadmed vélja.

Lahutage slsteemi ja kdigi Uhendatud vélisseadmete vahelduvvoolutoide.

Eemaldage slsteemi kiljest kdik vdrgukaablid, telefoni- ja telekommunikatsioonijuhtmed.

Elektrostaatilisest lahendusest (ESD) pdhjustatud kahjustuste valtimiseks kasutage lauaarvuti sisemuses td6tades ESD-valikomplekti.
Parast mis tahes stisteemi osa eemaldamist asetage see ettevaatlikult antistaatilisele matile.

Kandke elektrilddgiohu vdhendamiseks elektrit mittejuhtivate kummitaldadega jalandusid.

Toite ooterezim

Ootereziimiga Delli tooted tuleb enne korpuse avamist vooluallikast eemalda. Ootereziimiga slsteemi toide on sees ka ajal, mil sisteem on
vélja ltlitatud. Seadmesisene toide vdimaldab stisteemi kaugtihenduse kaudu sisse lllitada (LAN-i kaudu dratamine) ja kaivitada unereziimi,
samuti hélmab see muid tapsemaid toitehalduse funktsioone.

Toitelhenduse katkestamine, toitenuppu vajutamine ja 15 sekundit all hoidmine peaks tiihjendama emaplaadi jadkvoolu.

Ristihendus

Ristlhendus on meetod, mis vdimaldab Uhendada kaks v3i enam maandusjuhet sama elektripotentsiaaliga. Selleks kasutatakse
elektrostaatilise lahenduse (ESD) véalikomplekti. Veenduge, et ristihenduskaabel oleks Uhendatud katmata metallesemega, mitte varvitud
v@i mittemetallist pinnaga. Randmerihm peab olema tugevasti kinni ja taielikult naha vastas. Samuti eemaldage enne enda ja seadme
ristihendamist kdik aksessuaarid, nagu kéekellad, kdevorud voi sérmused.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) kaitse

ESD on markimisvéaarne probleem elektrooniliste komponentide kasitsemisel, eriti tundlike komponentide, néiteks laiendussiinide,
protsessorite, DIMM-maélude ja emaplaatide puhul. Ulivaikesed laengud v&ivad pdhjustada skeemis potentsiaalselt markamatuid kahjustusi,
naiteks perioodiliselt esinevaid probleeme voi toote tddea lihenemist. Kuna valdkonna eesmérk on energiatarvet vahendada ja tihedust
suurendada, on ESD-kaitse Uha suurem probleem.

Hiljutistes Delli toodetes kasutatavate pooljuhtide suurema tiheduse t&ttu on nende tundlikkus staatilisest elektrist pdhjustatud kahjustuste
suhtes suurem kui varasematel Delli toodetel. Seetdttu ei sobi enam mdningad senised komponentide kasitsemise meetodid.

ESD-kahjustusi liigitatakse katastroofilisteks ja katkelisteks térgeteks.

e Katastroofiline: katastroofilised térked moodustavad ligikaudu 20 protsenti ESD-ga seotud torgetest. Kahjustus pohjustab seadme
talitluse viivitamatu ja téieliku katkemise. Katastroofiliseks t&rkeks loetakse néiteks olukorda, kus DIMM-mé&lu on saanud staatilise
elektrildogi, mis pohjustab kohe simptomi ,,No POST/No Video” (POST/video puudub) koos puuduvale vai mittetddtavale malule
viitava piiksukoodiga.

e Katkeline katkelised térked moodustavad ligikaudu 80 protsenti ESD-ga seotud tdrgetest. Katkeliste tdrgete suur osakaal tdhendab,
et enamikul juhtudel ei ole kahjustused kohe margatavad. DIMM-malu saab staatilise elektrilddgi, ent see ainult ndrgestab rada ega
pdhjusta mérgatavaid kahjustustega seotud simptomeid. Ndrgenenud raja sulamiseks voib kuluda mitu n&dalat véi kuud ning selle aja
jooksul voib malu terviklikkus vaheneda, esineda katkelisi malutdrkeid jms.

Katkelise torkega (ehk latentne torge voi ,haavatud olek™) seotud kahjustuste tuvastamine ja tdrkeotsing on keerulisem.

ESD-paneeli eemaldamiseks tehke jargmist.

e Kasutage korralikult maandatud kaabliga ESD-randmerihma. Juhtmeta antistaatiliste rihmade kasutamine ei ole enam lubatud, sest
need ei paku piisavat kaitset. Korpuse puudutamine enne osade kasitsemist ei kaitse suurema ESD-tundlikkkusega komponente
piisavalt.

e Kasitsege koiki staatilise elektri suhtes tundlikke komponente antistaatilises piirkonnas. Véimaluse korral kasutage antistaatilisi péranda-
ja tdédlauamatte.

e Staatilise elektri suhtes tundliku komponendi pakendi avamisel &rge eemaldage komponenti antistaatilisest pakkematerjalist enne, kui
olete valmis komponenti paigaldama. Enne antistaatilise pakendi eemaldamist maandage kindlasti oma kehast staatiline elekter.

e Enne staatilise elektri suhtes tundliku komponendi transportimist asetage see antistaatilisse anumasse v3i pakendisse.

6 Arvutiga to6tamine



Elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekt

Mittejalgitav valikomplekt on kdige sagedamini kasutatav hoolduskomplekt. Igasse valikomplekti kuuluvad kolm podhikomponenti:
antistaatiline matt, randmerihm ja Uhenduskaabel.

ESD valikomplekti osad

ESD vélikomplekt koosneb jargmistest osadest.

Antistaatiline matt: antistaatiline matt hajutab elektrit ja hooldustddde ajal saab sellele asetada detaile. Kui kasutate antistaatilist
matti, peab randmerihm olema tihedalt Gmber k&e ning Uhenduskaabel peab olema Uhendatud matiga ja sUsteemi mis tahes
metallosaga, millega parajasti totate. Oigesti paigaldatud hooldusosi saab ESD-kotist vélja v&tta ja otse matile asetada. ESD-tundlikud
esemed on ohutus kohas teie kdes, ESD-matil, sUsteemis voi kotis.

Randmerihm ja iihenduskaabel: randmerihm ja (henduskaabel voivad olla otse Uhendatud teie randmega ja riistvara kiljes oleva
metallosaga, kui ESD-matti ei ole vaja, voi antistaatilise matiga, et kaitsta ajutiselt matile asetatud riistvara. Randmerihma ja
Uhenduskaabli fuUsilist sidet teie naha, ESD-mati ja riistvara vahel nimetatakse ristihenduseks. Kasutage ainult randmerihma, mati

ja ihenduskaabliga kohapealse hoolduse komplekte. Arge kunagi kasutage juhtmeta randmerihmu. Pidage meeles, et randmerihma
sisemised juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul ja ESD riistvara kahjustuste valtimiseks tuleb neid randmerihma testriga regulaarselt
kontrollida. Randmerihma ja Ghenduskaablit soovitatakse kontrollida vahemalt kord nédalas.

ESD-randmerihma tester: ESD-rihmas olevad juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul. Mittejélgitava komplekti kasutamisel loetakse
heaks tavaks kontrollida rihma enne iga valjakutset ja vahemalt kord nadalas. Randmerihma tester on kontrollimiseks parim viis. Kui

teil ei ole randmerihma testrit, kisige seda oma piirkondlikust kontorist. Kontrollimiseks sisestage randmele kinnitatud randmerihma
Uhenduskaabel testrisse ja vajutage nuppu. Testi nnestumisel sittib roheline LED, testi nurjumisel suttib punane LED ja kostab alarm.
Isoleerivad elemendid: ESD suhtes tundlikud seadmed, néiteks radiaatorite plastimbrised, tuleb tingimata hoida eemal sisemistest
komponentidest, mis on isolaatorid ja sageli tugeva laenguga.

Tookeskkond: enne ESD valikomplekti kasutamist hinnake olukorda kliendi asukohas. Naiteks serverikeskkondade puhul kasutatakse
komplekt teisiti kui kaasaskantava vdi lauaarvutikeskkonna korral. Serverid on tavaliselt paigaldatud andmekeskuses olevale riiulile,
samas kui kaasaskantavad ja lauaarvutid asuvad Uldjuhul kontorilaudadel véi -boksides. Leidke iga kord tasane t6dpind, mis oleks vaba
ja ESD-komplekti ja parandatava sUsteemi jaoks piisavalt suur. Tdéopinnal ei tohi olla isolaatoreid, mis vivad pdhjustada elektrostaatilise
lahenduse. Tédpinnal olevad isolaatorid, naiteks vahtplast ja muud plastid, peavad olema tundlikest osadest vahemalt 30 cm (12 tolli)
kaugusel, enne kui hakkate riistvarakomponente kasitsema.

ESD-pakend: koik ESD-tundlikud seadmed peavad tarnimisel ja vastuvdtmisel olema antistaatilises pakendis. Soovitatav on kasutada
antistaatilisi metallkotte. Tagastage kahjustatud komponendid siiski alati samas ESD-kotis ja -pakendis, millega uus osa tarniti. ESD-kott
tuleks kinni voltida ja kleeplindiga kinnitada, samuti tuleb kasutada kogu vahtplastist pakkematerijali, mida kasutati uue komponendi
algses karbis. ESD-tundlikud seadmed tohib pakendist vélja votta ainult ESD-kaitsega tddpinnal ja osi ei tohi asetada ESD-koti peale,
kuna kott on varjestatud vaid seestpoolt. Hoidke osi alati oma k&es, ESD-matil, sUsteemis voi antistaatilises kotis.

Tundlike komponentide transportimine: ESD-tundlike komponentide, néiteks varuosade voi Dellile tagastatavate osade
transportimisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada antistaatilistesse kottidesse.

ESD-kaitse kokkuvdte

Kaikidel hooldustehnikutel on soovitatav Delli toodete hooldamisel alati kasutada tavaparast ESD-maandusrihma ja antistaatilist kaitsematti.
Peale selle tuleb tehnikutel hooldamise ajal kindlasti hoida tundlikud osad eemal k8igist isoleerivatest osadest ning kasutada tundlike
komponentide transportimiseks antistaatilisi kotte.

Tundlike komponentide transportimine

ESD-tundlike osade, naiteks varuosade voi Dellile tagastatavate osade vedamisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada
antistaatilistesse kottidesse.

Tosteseade

Raskete seadmete t&stmisel jérgige jargmisi juhiseid.

1.

2.
3.

Arge téstke rohkem kui 22,67 kg. Kutsuge abijéude véi kasutage mehhaanilist tésteseadet.

Votke kindel tasakaalustatud jalgade asend. Hoidke jalad lahus, et need oleksid stabiilse aluse eest ja suunake oma varbad valja.
Pinguldage k&hulihaseid. K&hulihased toetavad tdstmisel selgroogu, kompenseerides koormuse joudu.
Tostke oma jalgade, mitte seljaga.
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4. Hoidke koormust enda lahedal. Mida lahemal on see seljale, seda vdhem jdudu avaldab see seljaosale.

5. Koormuse tdstmisel v6i mahapanemisel hoidke selga piistises asendis. Arge lisage koormusele keha kaalu. Valtige keha ja selja
keeramist.

6. Koorma mahapanemisel jargige samu meetodeid.

Parast arvuti sees toimetamist

®| MARKUS: Arvuti sisse lahtiste kruvide jatmine voib arvutit tésiselt kahjustada.

Paigaldage kdik kruvid ja veenduge, et arvuti sisse pole jganud Uhtegi lahtist kruvi.

Uhendage koik valisseadmed ja kaablid, mille eemaldasite, kui arvuti kallal tédtama hakkasite.

Uhendage koik meediumikaardid, kettad véi muud osad, mille eemaldasite, kui arvuti kallal téétama hakkasite.
Uhendage arvuti ja kaik selle killies olevad seadmed toitepistikusse.

Ldlitage arvuti sisse.

SNSRI CRE
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Tehnoloogia ja komponendid

Selles peatUkis tdpsustatakse sUsteemi tehnoloogiat ja saadaolevaid komponente.
Teemad:

» DDR4

*  USB omadused

«  C-tiitipi USB

*  DisplayPort tle USB tuup C
e HDMI2.0

¢ Intel Optane’i malu

DDRA4

DDRA (double data rate fourth generation) malu on DDR2- ja DDR3-tehnoloogiate kiirem jérglane ning véimaldab mahtu kuni 512 GB
vorreldes DDR3 maksimumiga 128 GB DIMM-i kohta. DDR4 stinkroonne diinaamiline muutmalu on kodeeritud nii SDRAM-ist kui ka DDR-ist
erinevalt, et kasutaja ei saaks slisteemi vale tllpi malu paigaldada.

DDRA vajab tootamiseks elektrienergiat 20 protsenti véhem (ainult 1,2 volti) kui DDR3, mis vajab 1,5 volti. DDR4 toetab ka uut, stigavat
valjalllitamisreziimi, mis véimaldab hostseadmel minna ootereziimi malu varskendamise vajaduseta. Eeldatakse, et stigav valjalllitamisreziim
vahendab ootereZiimis energiatarvet 40-50 protsenti.

DDR4 andmed

Malumoodulite DDR3 ja DDR4 vahel on véikesed erinevused, mis on nimetatud allpool.
V&tmesalgu erinevus

Votmesélk on moodulil DDR4 teises kohas vorreldes vétmesalguga moodulil DDR3. Mélemad sélgud on sisestusservas, kuid sdlgu asukoht
on DDRA4-I veidi erinev, et moodulit ei saaks paigaldada Uhildumatule plaadile voi platvormile.

Joonis 1. Sélgu erinevus

Paksem

DDR4-moodulid on DDR3-st veidi paksemad, et sinna mahuks rohkem signaalikihte.
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Joonis 2. Paksuse erinevus

Kumer serv

DDRA4-moodulitel on kumer serv, mis aitab neid sisestada ja leevendab trikkplaadile rakenduvat koormust malu paigaldamise ajal.

Joonis 3. Kumer serv

Maluvead

Méluvigade korral slsteemis kuvatakse uus veakood SEES-VILGUB-VILGUB v&i SEES-VILGUB-SEES. Kogu mélu rikke korral ei lGlitu LCD
sisse. Tehke voimaliku mélurikke korral veaotsing, proovides kasutada slsteemi v&i klaviatuuri all (nt mdnes kaasaskantavas slisteemis)
olevates malulidestes teadaolevalt toimivaid malumooduleid.

@l MARKUS: DDR4-malu on emaplaadile integreeritud ja vaatamata viidetele ei ole tegemist asendatava DIMM-maluga.

USB omadused

Universal Serial Bus vi USB tuli kasutusele 1996. aastal. See lihtsustas oluliselt Uhendust hostarvuti ja vélisseadmete vahel, nagu hiired,
klaviatuurid, vélisajamid ja printerid.

Tabel 1. USB areng

Tiup Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevotu aasta
USB 2.0 480 Mb/s Suur kiirus 2000

USB 3.0 7/ USB 3.1 5 Gb/s SuperSpeed 2010

po&lvkonna 1

USB 3.1 2. pdlvkond 10 Gb/s SuperSpeed 2013

USB 4.0 / USB 3.11. pdlvkond (SuperSpeed USB)

Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto lidesestandard. Neid seadmeid mutdi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema
kiiruse jérele veelgi kiirema arvutiriistvara ja suurema labilaskevoime téttu. USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonnal oli I18puks lahendus tarbijate
noéudmistele, pakkudes teoreetiliselt eelkéijast 10 korda suuremat kiirust. Lihidalt deldes sisaldab USB 3.11. pdlvkond jargmist.

Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s)

Suurem maksimaalne siini véimsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega.
Uued toitehalduse funktsioonid

Taielik dupleks-andmeedastus ja uute edastusttipide tugi
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e Tagasiulatuv Uhilduvus USB 2.0-ga
e Uued liidesed ja kaabel

Jargmised teemad kasitlevad mdningaid sageli esitatavaid kusimusi USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna kohta.

SUPERSPEED
S USE>
e

Kiirus

Praegu méaéaratlevad USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna tehnilised naitajad 3 kiirusereziimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue
reziimi SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes naitajates on sailinud reziimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse
kui USB 2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad reziimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva Uhildumise
séilitamiseks.

USB 3.0 7/ USB 3.1 1. pdlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema joudluse.

Taiendav fuusiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti).

USB 2.0-I oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks); USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond lisab veel neli — kaks
paari diferentsiaalsignaali (vastuvdtu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on liidestes ja juhtmes kaheksa Ghendust.

e USB 3.0 /7 USB 3.11. pdlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-dupleksslsteemi. See suurendab teoreetilist
l&bilaskevoimet 10-kordselt.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Arvestades jérjest suurenevaid ndudmisi andmeedastusele korge eraldusvdimega videosisu, terabaidiste maluseadmete, suure megapikslite
arvuga digitaalkaamerate jne tdttu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda Ukski USB 2.0 Uhendus teoreetilisele
maksimaalsele labilaskevdimele 480 Mb/s lahedalegi jduda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) — see on tegelik
reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna thendused kunagi 4,8 Gb/s. Tden&oliselt ndeme
reaalse maailma maksimumkiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkond USB 2.0-ga vérreldes 10-kordne edasiminek.

Kasutusviisid

USB 3.0 7 USB 3.11. pdlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks véimalusi pakkuda paremat Uldist kogemust. Kui varem oli USB-video
vaevalt talutav (nii maksimaalse eraldusv8ime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lihtne kujutleda, et kui l&bilaskevdime
suureneb 5-10 korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Uhe ihendusega DVI nduab peaaegu 2 Gb/s suurust
labilaskevoimet. Kui 480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on rohkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee
toodetesse, mis varem ei olnud USB kasutusala, naiteks vélistesse RAID-salvestusslisteemidesse.

Allpool on loetletud osad saadaolevad SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 1. pélvkonna tooted.

Vélised lauaarvuti USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna kdvakettad
Kaasaskantavad USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonna kdvakettad
USB 3.0 / USB 3.11. p&lvkonna draividokid ja adaptrid

USB 3.0 7/ USB 3.11. pdlvkonna méaluseadmed ja lugerid

USB 3.0 / USB 3.11. p&lvkonna kévakettad
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USB 3.0 /7 USB 3.11. pdlvkonna RAID-d

Optilised kandjad

Multimeediumiseadmed

V8rgundus

USB 3.0 7/ USB 3.11. pdlvkonna adapterkaardid ja jagajad

Uhilduvus

Hea uudis on see, et USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. Kdigepealt: samas
kui USB 3.0 7 USB 3.1 1. pdlvkond méaratleb uued flusilised Uhendused ja seega kasutavad uued kaablid &ra uue protokolli suurema kiiruse
vBimalusi, jaab lides ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks tépselt samas kohas, kus varem. USB 3.0 / USB 3.1
1. p8lvkonna kaablitel on viis uut Uhendust eraldi vastuvdetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on Uhenduses ainult siis, kui
need on Uhendatud dige SuperSpeed USB Uhenduse kaudu.

C-tiilipi USB

C-tUdpi USB on uus flusiline lides. Liides ise toetab erinevaid pdnevaid uusi USB-standardeid, nditeks USB 3.1 ja USB toitega varustamine
(USB PD).

Alternatiivne reziim

C-tUdpi USB on uus vaga vaikese suurusega liidesestandard. See on umbes kolmandik vana A-tllpi USB kontakti suurusest. See on Uhe
lidese standard, mida peaks suutma kasutada iga seade. C-tUtpi USB-pordid voivad ,alternatiivseid reziime* kasutades toetada erinevaid
protokolle, mis vdimaldab teil Uhest ja samast USB-pordist erinevate adapterite abil valjutada HDMI-, VGA-, DisplayPort- véi muud taupi
Uhendusi

USB toitega varustamine

USB PD spetsifikatsioon on pdimunud C-tilpi USB-ga. Praegu kasutavad nutitelefonid, tahvelarvutid ning muud mobiilseadmed
laadimiseks tihti USB-thendust. USB 2.0 Ghendus annab kuni 2,5 vatti v8imsust, mis laeb teie telefoni, ent mitte enamat. Sulearvutil v8ib
nditeks vaja minna kuni 60 vatti. USB toitega varustamise spetsifikatsioon tdiendab seda véimalust kuni 100 vatini. See on kahesuunaline, et
seade saaks toidet nii saada kui ka saada. Toidet saab edastada samal ajal, kui seade kannab Uhenduses andmeid Ule.

See vdib tdhendada omandidigusega kaitstud sulearvuti laadimiskaablite I6ppu, sest kogu laadimine toimub standardse USB-Uhenduse
kaudu. Tanasest saab sUlearvutit laadida sama teisaldatava akukomplektiga, millega te laete ka nutitelefoni ning teisi kaasaskantavaid
seadmeid. Siduge stlearvuti toitekaabliga Uhendatud vélise monitoriga ja see laeb teie siilearvutit, kui te kasutate seda valise monitorina —
seda koike Uhe véikse C-tlupi USB liidese kaudu. Selle rakendamiseks peavad seade ja kaabel toetama USB toitega varustamist. C-tudpi
USB liidese olemasolu ei tdhenda veel, et neil see on.

C-tlupi USB ja USB 3.1

USB 3.1 0on uus USB-standard. USB 3 teoreetiline ribalaius on 5 Gbps, sama mis USB 3.1 1. p&lvkonnal. USB 3.1 2. p&lvkonna ribalaius on
10 Gbps. Seda laineala on kaks korda enam ning kiirust sama palju, kui esimese pdlvkonna Thunderbolti lidesel. C-tudpi USB pole sama, mis
USB 3.1. C-tuupi USB on kdigest lidese kuju ja aluseks olevaks tehnoloogiaks vaib olla USB 2 voi USB 3.0. Nokia N1 Androidi tahvelarvuti
kasutab C-tuupi USB lidest, ent selle all peitub USB 2.0, mitte 3.0. Need tehnoloogiad on siiski tihedalt seotud.

DisplayPort ule USB tuup C

Full DisplayPort audio/video (A/V) performance (up to 4K at 60Hz)
Reversible plug orientation and cable direction

Backwards compatibility to VGA, DVI with adaptors

SuperSpeed USB (USB 3.1) data

Supports HDMI 2.0a and is backwards compatible with previous versions
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HDMI 2.0

Selles teemas selgitatakse lidest HDMI 2.0 ja selle omadusi koos eelistega.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on valdkonnas toetatud tihendamata Uleni digitaalne audio-/videolides. HDMI liidestab mis
tahes Uhilduvat digitaalset audio-/videoallikat (nt DVD-mangija vdi A/V-vastuvotja) ja Ghilduvat digitaalset audio- ja/vdi videomonitori
nagu digitaalne teler (DTV). HDMI-telerite ja DVD-méangijate ettendhtud kasutusviisid. Peamine eelis on kaablihulga vdhendamine ja sisu
kaitsmine. HDMI toetab standardset, téiustatud voi kdrge eraldusvdimega videot ja lisaks mitmekanalilist digitaalset heli Ghe kaabli kaudu.

HDMI 2.0 omadused

HDMI Etherneti kanal — lisab HDMI-lingile kiire v&rgu, mis vdimaldab kasutajatel kasutada tdiel maaral oma IP-toega seadmeid, ima
eraldi Etherneti kaablita

Heli tagastuskanal — v8imaldab HDMI-ga Ghendatud teleril, millel on integreeritud tuuner heliandmete saatmiseks , Ulesvoolu”
ruumilise heli sisteemi, vélistades vajaduse eraldi helikaabli jarele

3D — maaratleb sisend-/véljundprotokollid peamiste 3D-videovormingute jaoks, sillutades teed tdelise 3D mangu- ja
kodukinorakendustele

Sisutiilip — reaalajas sisutllpide signaali edastamine ekraani ja l&hteseadmete vahel, mis vdimaldab teleril optimeerida pildisatteid
sisutlubi pdhjal

Taiendavad varviruumid - lisab digitaalfotograafias ja arvutigraafikas kasutatavate taiendavate varvimudelite toe

4K tugi — voimaldab kasutada video eraldusvéimeid kaugelt le 1080p, toetades jargmise pdlvkonna ekraane, mis konkureerivad
paljudes kinodes kasutatavate digitaalkino stisteemidega

HDMI mikroliides — uus, vaiksem liides telefonidele ja muudele kaasaskantavatele seadmetele, mis toetab video eraldusvaimet kuni
1080p

Auto lihendussiisteemid — uued kaablid ja lidesed auto videoststeemidele, mis on mdeldud mootorsdidukite keskkonna ainulaadsete
nduete taitmiseks, pakkudes tdelist HD-kvaliteeti

HDMI eelised

Kvaliteetne HDMI edastab tihendamata digitaalse heli ja video, tagades korgeima, teravaima pildikvaliteedi.

Madalama hinnaga HDMI pakub digitaalse lidese kvaliteeti ja funktsionaalsust, toetades samal ajal ka tihendamata videovorminguid
lihtsal ja kulusaastlikul moel

Heli-HDMI toetab mitut helivormingut alates tavalisest stereost kuni mitmekanalilise ruumilise helini

HDMI Ghendab video ja mitmekanalilise heli Uhte kaablisse, kaotades vajaduse praeguste A/V-sUsteemide kdrge hinna, keerukuse ja
juhtmerohkuse jarele.

HDMI toetab videoallika (nt DVD-mangija) ja DTV vahelist sidet, v8imaldades uusi funktsioone.

Intel Optane’i malu

Intel Optane’i mélu td6tab ainult salvestuskiirendajana. See ei asenda ega lisa arvutisse installitud mélu (RAM).

@ MARKUS: Intel Optane’i méalu on toetatud arvutites, mis vastavad jargmistele nduetele.

e 7. pdlvkonna vai uuem Intel Core i3 / i5 / i7 protsessor
e Windows 10 64-bitine versioon 1607 vdi uuem

e Intel Rapid Storage Technology draiveri versioon 15.9.1.1018 v&i uuem

Tabel 2. Intel Optane’i mélu tehnilised néitajad

Funktsioon Tehnilised naitajad

Liides PCle 3 x 2 NVMe 1.1

Konnektor M.2 kaardipesa (2230/2280)

Toetatud konfiguratsioonid e /. pdlvkonna vai uuem Intel Core i3 / i5 / i7 protsessor

e Windows 10 64-bitine versioon 1607 voi uuem

e Intel Rapid Storage Technology draiveri versioon 15.9.1.1018 v&i
uuem
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Tabel 2. Intel Optane’i malu tehnilised naitajad (jatkub)

Funktsioon

Tehnilised naitajad

Maht

32 GB

Intel Optane’i malu lubamine

Kidpsake valikul Intel Rapid Storage Technology.

oN 0N

®| MARKUS: Rakendustel véib jsudluse paranemiseks parast lubamist kuluda kuni kolm kaivitamist.

Intel Optane’i malu keelamine

Péarast Intel Optane’i médlu keelamist d&rge eemaldage Inteli Rapid Storage Technology draiverit, kuna
see toob kaasa sinise ekraani torke. Intel Rapid Storage Technology kasutajaliidest saab eemaldada ilma draiveri

eemaldamiseta.

@ MARKUS: Intel Optane’i malu eemaldamine on vajalik enne SATA-méluseadme (kirendatakse Intel Optane’i malumooduli abil)

eemaldamist arvutist.

N N

Hoiatusega ndustumiseks kidpsake Yes (Jah).
Kuvatakse valiku keelamise progress.

B. Klidpsake kdsul Reboot (Taaskaivita), et I6petada Intel Optane’i mélu keelamine, ja taaskaivitage oma arvuti.
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Kldpsake tegumiribal otsingukasti ja sisestage ,,Intel Rapid Storage Technology”.

Vahekaardil Status (Olek) kidpsake késku Enable (Luba), et lubada Intel Optane'i mélu.
Hoiatusekraanil valige Uhilduv Kiire draiv ja seejérel kidpsake valikut Yes (Jah), et Intel Optane’i malu lubada.
Intel Optane’i mélu lubamiseks kidpsake valikuid Intel Optane memory > Reboot (Intel Optane'i mélu > Taaskaivita).

Kldpsake tegumiriba otsingukastil ja tippige Intel Rapid Storage Technology.
Kidpsake valikul Intel Rapid Storage Technology. Kuvatakse Inteli Rapid Storage Technology aken.
Intel Optane’i malu keelamiseks kldpsake Disable (Keela) vahekaardil Intel Optane’i malu.




Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

@l MARKUS: Kaesolevas dokumendis olevad pildid vaivad olenevalt tellitud konfiguratsioonist teie arvutist erineda.

Teemad:

*  Kulgkate

¢ Laienduskaart

*  Nooppatarei

e kdvakettamoodul

. Kovaketas

« Raam

»  Kovaketta ja optilise draivi moodul
¢ Optiline draiv

*  Méalumoodul

. Radiaatori ventilaator
e Jahutusradiaatori s6lm
e Sissetungimisluliti

e Toitellliti

. Protsessor

«  M.2PCle SSD

*  Toiteplokk

e Kolar

*  Emaplaat

Kulgkate

Kiilgkatte eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Katte eemaldamiseks tehke jargmist.
a. LUkake vabastusriivi stisteemi tagakdljel, kuni kuulete kidpsu, et kiilgkate vabastada [1].
b. LUkake kulgkatet ja tdstke see stisteemi kljest &ra [2].
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Kiilgkatte paigaldamine

1. Pange kate sUsteemi ja likake seda, kuni see kohale kidpsab [1].
2. Vabastusriiv lukustab kilgkatte automaatselt slisteemi kulge [2].
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3. Jargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Laienduskaart

Laienduskaardi eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage kilgkate.

3. Laienduskaardi eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Témmake metallsakki laienduskaardi sulguri avamiseks [1].
b. Témmake laienduskaardi pdhjal olevat vabastusriivi [2].

®| MARKUS: Kehtib x16 kaardi pesa puhul, x1 kaardil ei ole vabastussakki.

¢. Lahutage laienduskaart emaplaadi pistmikust ja t&stke eemale [3].

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 17



Laienduskaardi paigaldamine

1. ®| MARKUS: PCle klambrite eemaldamiseks lilkake klamber arvuti vabastamiseks Ulespoole, seejérel tdstke klamber arvutist eemale.

Sisestage kruvikeeraja PCle klambri auku ja suruge tugevasti klambri [3] vabastamiseks, seejérel tdstke klamber arvutist vélja.

2. Sisestage laienduskaart emaplaadil olevasse pessa [1].
3. Vajutage laienduskaarti, kuni see kldpsuga kinnitub [2].
4. Sulgege laienduskaardi sulgur ja vajutage seda, kuni see kidpsuga kinnitub [3].
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5. Paigaldage kilgkatte.
6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Nooppatarei

Nooppatarei eemaldamine

No66ppatarei eemaldamine voib emaplaadi seadistuse lahtestada.

1. Jargige protseduuri jactises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Kulgkate

b. laienduskaart
3. Noodppatarei eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Vajutage plastpulgaga vabastushoovale, kuni nddppatarei vélja hippab [1].
b. Vo&tke nddppatarei slisteemist valja [2].

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine
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Nooppatarei paigaldamine

1. Asetage nddppatarei emaplaadil olevasse pessa, nii et mérk + jadks Ulespoole [1].
2. Suruge patarei pistmikusse, kuni see lukustub [2, 3].
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3. Paigaldage:
a. laienduskaardid
b. kilgkate

4. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

kovakettamoodul

Kovakettasolme eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage kilgkate.
8. Kovaketta eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Lahutage kdvaketta andmekaabel ja toitekaabel kdvaketta pistmikest [1, 2].
b. Toémmake vabastusriivi ja votke kdvakettasdlm slsteemist valja [3].
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Ovaketta pistmikuga [2, 3].

Kovakettasdlme paigaldamine

Sisestage kdvakettasdlm slsteemis olevasse pilusse [1].

1.

2. Uhendage toitekaabel ja kdvaketta kaabel k

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine
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3. Paigaldage kilgkate.
4. Jéargige protseduuri jaotises Pérast arvuti sees toimetamist.

Kovaketas

Kovaketta eemaldamine

@l MARKUS: 3,5-tollise HDD-ga varustatud konfiguratsioonide puhul jargige HDD klambrist eemaldamisel sama toimingut.

1. Jargige protseduuri jactises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Kulgkate

b. k&vakettamoodul

3. Painutage kovaketta klambrit [1], tdstke kdvaketast [2] ja libistage seejérel see kdvaketta klambrist valja [3].

@l MARKUS: Jargige sama toimingut, et eemaldada teine 2,5-tolline kdvaketas klambri teiselt kiljelt.

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine
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Kovaketta paigaldamine

@l MARKUS: 3,5-tollise HDD-ga varustatud konfiguratsioonide puhul jargige HDD klambrisse paigaldamisel sama toimingut.

1. Sisestage kdvaketta Uhel kljel olevad augud kdvaketta klambril olevatele tihvtidele [1] ja asetage seejarel kdvaketas klambrisse nii, et
klambri teisel kiljel olevad tihvtid on joondatud kdvaketta aukudega [2].

@l MARKUS: Jargige sama toimingut, et paigaldada teine 2,5-tolline kdvaketas klambri teisele killjele.

2. Paigaldage:

a. HDD koostu paigaldamine
b. kulgkate

3. Jargige protseduuri jaotises Pdrast arvuti sees toimetamist.

Raam

Esiraami eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage kulgkate.

3. Esiraami eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Kangutage kinnitussakid lahti, et esiraam arvuti kiljest vabastada.
b. Eemaldage esiraam ststeemi kuljest.
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Esiraami paigaldamine

1. Joondage raam ja sisestage selle kinnitussakid arvutis olevatesse piludesse.
2. Suruge raami, kuni sakid kldpsuga kinnituvad.
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3. Paigaldage kilgkate.
4. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kovaketta ja optilise draivi moodul

Koévaketta ja optilise draivi mooduli eemaldamine

1. Jargige protseduuri jactises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:
a. Kulgkate
b. Esiraam

c. Kovakettasdlm
3. Kdvaketta ja optilise draivi mooduli vabastamiseks tehke jargmist.
a. Eemaldage optilise draivi kaablid [1] ja kdvaketta kaablid [2] vastavalt kinnitusklambrist ja HDD-ODD vabastusriivist.
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b. Lukake vabastusriivi, et vabastada kdvaketas ja optilise draivi moodul [1].

c. Tostke kdvaketas ja optilise draivi moodul Ules [2]

27
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4. Kovaketta ja optilise draivi mooduli eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Lahutage optilise draivi andmekaabel ja optilise draivi toitekaabel optilise draivi pistmikest [1, 2].
b. Lukake kdvaketta ja optilise draivi moodulit ning votke see ststeemist valja [3].
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Kovaketta ja optilise draivi mooduli paigaldamine

1. Sisestage kdvaketta ja optilise draivi mooduli sakid sisteemil olevasse pilusse 30-kraadise nurga all [1].
2. Uhendage optilise draivi andmekaabel ja toitekaabel optilise draivi pistmikega [2, 3].
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3. Langetage kdvaketta ja optilise draivi moodul, nii et see asetub pilusse [1].
4. Lukake vabastusriivi mooduli lukustamiseks [2].
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5. Suunake kdvaketta andmekaabel ja toitekaabel HDD-ODD vabastusriivi [1].
6. Suunake optilise draivi andmekaabel ja toitekaabel labi kinnitusklambrite [2].
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7. Paigaldage:
a. Kodvakettasdlm
b. Esiraam
C. Kulgkate

8. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
Optiline draiv

Optilise draivi eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Kulgkate

b. Esiraam

3. Optilise draivi eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Lahutage kdvaketta andmekaabel ja toitekaabel kdvaketta pistmikest [1, 2].
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b. Lukake vabastusriivi, et vabastada kdvaketas ja optilise draivi moodul [1].
C. Tostke kdvaketas ja optilise draivi moodul Ules [2].
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d. Lahutage optilise draivi andmekaabel ja optilise draivi toitekaabel optilise draivi pistmikest [1, 2] ning langetage kdvaketta ja optilise
draivi moodulit, kuni see on paigas.
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e. Vajutage optilise draivi vabastusriivi [1] ja tdmmake optiline draiv slsteemist vélja [3].
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Optilise draivi paigaldamine

1. LUkake optiline draiv sUsteemis olevasse pilusse [1].
2. Lukake vabastusriivi, et vabastada kdvaketas ja optilise draivi moodul [2].
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3. Tostke kdvaketas ja optilise draivi moodul tles [1] ning Uhendage optilise draivi andmekaabel ja toitekaabel optilise draivi pistmikega [2,

3].

37
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4. Uhendage kovaketta andmekaabel ja kdvaketta toitekaabel kdvaketta pistmikega [1, 2].
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B. LUkake vabastusriivi mooduli lukustamiseks [2].

6. Paigaldage:
a. Esiraam
b. Kulgkate

7. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Malumoodul

Malumooduli eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:
a. Kulgkate
b. Esiraam
c. Kovakettasdlm
d. Kovaketta ja optilise draivi moodul
3. Malumooduli eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Kangutage kinnitussakid molemalt kuljelt lahti, et t8sta malumoodul pistmikult &ra [1].
b. Eemaldage malumoodul emaplaadilt [2].

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine
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Malumooduli paigaldamine

1. Joondage malumoodulil olev sélk malumooduli pesa sakiga.
2. Sisestage malumoodul malumooduli pessa [1].
3. Vajutage malumoodulit, kuni malumooduli kinnitussakid paika kidpsavad [2].
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4. Paigaldage:

a. Kovaketta ja optilise draivi moodul
b. Kdvakettasdlm

c. Esiraam

d. Kilgkate

5. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Radiaatori ventilaator

Jahutusradiaatori ventilaatori eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:
a. Kulgkate
b. Esiraam

C. Kdvakettamoodul
d. Kovaketta ja optilise draivi moodul
3. Jahutusradiaatori ventilaatori eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Uhendage emaplaadil olevast litmikust lahti jahutusradiaatori ventilaatori kaabel [1].
b. Eemaldage 3 kruvi, mis hoiavad radiaatori ventilaatorit radiaatori kuljes [2].
c. Tostke jahutusradiaatori ventilaator arvuti klljest ara [3].
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Jahutusradiaatori ventilaatori paigaldamine

1. Joondage jahutusradiaatori ventilaator jahutusradiaatori koostuga [1].
2. Paigaldage kolm kruvi, et kinnitada jahutusradiaatori ventilaator jahutusradiaatori koostu kulge [2].
3. Uhendage jahutusradiaatori ventilaatori kaabel emaplaadil olevasse litmikusse [3].

42 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine



4. Paigaldage:
a. Kodvaketta ja optilise draivi moodul
b. Kdvakettamoodul
C. Esiraam
d. Kulgkate
5. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Jahutusradiaatori solm

Jahutusradiaatori koostu eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Kulgkate

b. Esiraam

c. Kdvakettamoodul

d. Kovaketta ja optilise draivi moodul
3. Jahutusradiaatori koostu eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Eemaldage jahutusradiaatori koostu ventilaatori kaabel emaplaadil olevast litmikust [1].
b. Keerake lahti neli kinnituskruvi, mis jahutusradiaatori ventilaatorit kinni hoiavad [2], ja t&stke see sUsteemi kiljest &ra [3].

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

43



®| MARKUS: Keerake kruvid lahti emaplaadil toodud jarjekorras (1, 2, 3, 4).

Jahutusradiaatori koostu paigaldamine

a4

Asetage jahutusradiaatori koost protsessoriga kohakuti [1].

Keerake kinni neli kinnituskruvi, mis hoiavad jahutusradiaatori koostu emaplaadi kuljes [2].

®| MARKUS: Kinnitage kruvid emaplaadil toodud jarjekorras (1, 2, 3, 4).

Uhendage jahutusradiaatori koostu ventilaatori kaabel emaplaadil oleva liitmikuga [3].
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4. Paigaldage:

a. Kodvaketta ja optilise draivi moodul
b. Kdvakettamoodul

C. Esiraam

d. Kulgkate

5. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
Sissetungimisluliti

Sissetungimisliliti eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

Kulgkate

Esiraam

Kdvakettasdlm

Kdvaketta ja optilise draivi moodul

Radiaatorimoodul

a0 oo

3. Sissetungimisliliti eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Eemaldage sissetungimisliliti kaabel emaplaadil olevast pesast [1].
b. Lukake sissetungimislilitit ja tdstke see slsteemi valja [2].
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46

Sissetungimisliliti paigaldamine

1. Sisestage sissetungimislliti raamil olevasse pilusse [1].

2. Uhendage sissetungimisliliti kaabel emaplaadi kiilge [2].
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3. Paigaldage:

radiaatorimoodul

Kdvaketta ja optilise draivi moodul
Kovakettasdim

Esiraam

Kulgkate

P ap oo

4. Jé&rgige protseduuri jaotises Pérast arvuti sees toimetamist.

Toiteluliti

Toitellliti eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. Kulgkate
b. Esiraam
C. Kdvakettasdlm
d. Kdvaketta ja optilise draivi moodul
3. Toitellliti eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Eemaldage toitellliti kaabel emaplaadi kiljest [1].
b. Vajutage toitellliti kinnitussakke ja tdmmake toitellliti sisteemist vélja [2, 3].
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Toitellliti paigaldamine

1. lukake toitellliti moodulit korpuse pessa, kuni see kidpsuga kinnitub [1, 2].
2. Uhendage toiteliliti kaabel emaplaadi lidese kilge [3].
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3. Paigaldage:
a. Kodvaketas ja optilise draivi moodul
b. Kovaketta komplekt
C. Esiraam
d. Kulgkate

4. Jéargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Protsessor

Protsessori eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

Kulgkate

Esiraam

kdvakettamoodul

Kovaketta ja optilise draivi moodul

Jahutusradiaatori koost

a0 oTo

3. Protsessori eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Vabastage pesa hoob, vajutades selle alla ja protsessori katte saki alt valja [1].

b. Tostke hoob Ules ja tdstke protsessori katet [2].

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine
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Protsessori pesa viigud on haprad ja véivad pé6rdumatult kahjustuda. Olge ettevaatlik, et te
protsessori pesa viikusid ei painutaks, kui protsessorit pesast eemaldate.

c. Tostke protsessor pesast vélja [3].
@ MARKUS: Parast protsessori eemaldamist asetage see korduvkasutamiseks, tagastamiseks véi ajutiseks hoiustamiseks
antistaatilisse Umbrisesse. Arge puudutage protsessori allosa, et valtida protsessori kontaktide kahjustamist. Puudutage ainult
protsessori kulgservi.

Protsessori paigaldamine

1. Asetage protsessor pesale nii, et protsessori pilud joonduksid pesa nuppudega [1].

Protsessori 1. viigu nurgas on kolmnurk, mis joondub protsessori pesa 1. viigu nurgas oleva
kolmnurgaga. Kui protsessor on korralikult pesas, asetsevad kdik neli nurka samal kérgusel. Kui protsessori liks
vOi mitu nurka on teistest kdrgemad, ei ole protsessor korralikult pesas.

2. Sulgege protsessori kate, lUkates selle kinnituskruvi alla [2].
3. Langetage pesa hoob ja lUkake see lukustamiseks saki alla [3].
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4. Paigaldage:

Jahutusradiaatori koost
Koévaketta ja optilise draivi moodul
Kévakettamoodul

Esiraam

Kulgkate

®Papoo

B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

M.2 PCle SSD

M.2 PCle SSD eemaldamine

®| MARKUS: Juhised kehtivad ka M.2 SATA SSD kohta.

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:
a. Kulgkate
b. Esiraam
c. Kodvakettasdlm
d. Kdvaketta ja optilise draivi moodul
e. Radiaatorimoodul
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3. M.2 PCle SSD eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Eemaldage ks M2 x 3,5 kruvi, mis hoiab M.2 PCle SSD-d emaplaadi kuljes [1].
b. Tostke PCle SSD Ules ja tdmmake emaplaadil olevast pistmikust vélja [2].
c. Eemaldage SSD termomatt [3].

M.2 PCle SSD paigaldamine

@l MARKUS: Juhised kehtivad ka M.2 SATA SSD kohta.

1. Asetage SSD termomatt emaplaadil olevasse pilusse [1].
2. Sisestage M.2 PCle SSD emaplaadil olevasse pistmikku [2].
3. Paigaldage tks M2 x 3,5 kruvi, mis kinnitab M.2 PCle SSD-d emaplaadi kilge [3].
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4. Paigaldage:

B. Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

®»ap oo

Radiaatorimoodul

Kdvaketta ja optilise draivi moodul
Kovakettasdim

Esiraam

Kulgkate

Toiteplokk

Toiteploki eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:
a. Kulgkate
b. Esiraam
c. Kovakettasdlm
d. Kdvaketta ja optilise draivi moodul
e. Radiaatorimoodul
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3. Toiteploki vabastamiseks tehke jargmist.
a. Lahutage protsessori toitekaabel emaplaadi kuljest [1].
b. Votke toitekaablid raami kinnitusklambritest vélja [2].

4. Toiteploki eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Eemaldage kolm kruvi, mis hoiavad toiteplokki susteemi kuljes [1].
b. Lahutage sUsteemi toitekaabel emaplaadil olevast pistmikust [2].
c. Tostke kaablid stisteemist eemale [3].
d. Vajutage toiteploki tagakdljel asuvat sinist vabastusriivi [4], libistage toiteplokki ja votke see sUsteemist vélja [5].
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Toiteploki paigaldamine

Sisestage toiteplokk raami ja lukake kinnitamiseks stisteemi tagakulje suunas [1, 2].
Suunake slisteemi toitekaabel l8bi kinnitusklambrite [3].

Uhendage toitekaabel emaplaadi pistmiku kiilge [4].

Paigaldage kruvid toiteploki kinnitamiseks stisteemi tagaraami kulge [5].

NN
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B. Suunake protsessori toitekaabel I&bi kinnitusklambrite [1].
6. Uhendage protsessori toitekaabel emaplaadi pistmiku kiige [2].
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7. Paigaldage:

Radiaatorimoodul

Koévaketta ja optilise draivi moodul
Kdvakettasdim

Esiraam

Kulgkate

®Papoo

8. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kolar

Kolari eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. Kulgkate
b. Esiraam
c. Kovakettamoodul
d. Kdvaketta ja optilise draivi moodul
3. Kolari eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Eemaldage kdlarikaabel emaplaadil olevast pesast [1].
b. Vajutage vabastusriivi [2] ja tdstke kolar stisteemi vélja [3].
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Kolari paigaldamine

1. Sisestage kolar stisteemi raamis olevasse pilusse ja vajutage, kuni see kldpsuga kinnitub [1, 2].
2. Uhendage kolari kaabel emaplaadil oleva pistmikuga [3].
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3. Paigaldage:
a. Kodvaketta ja optilise draivi moodul
b. Kdvakettamoodul
C. Esiraam
d. Kulgkate

4. Jéargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Emaplaat

Emaplaadi eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

Kulgkate

Nobppatarei

Esiraam

Kovakettamoodul

Kovaketta ja optilise draivi moodul
Jahutusradiaatori koost
Protsessor

Méalumoodul

. M.2 PCle SSD

3. Uhendage lahti jargmised kaablid:

T JQ@ 0 o000

a. Sissetungiltliti
b. Toitellliti
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4. 10-paneeli eemaldamiseks tehke jargmist.

a. Eemaldage I/0O-paneeli kinnitav kruvi [1].
b. Poorake I/0-paneeli ja eemaldage see slsteemist [2].
c. Eemaldage emaplaadi liidestelt lahti kdvaketta kaabel [3], optilise draivi kaabel [4] ja toitekaabel [5].

B. Eemaldage emaplaadi lidestelt jargmised kaablid.
a. Sissetungillliti [1]
b. CPU toide [2]
c. Toitellliti [3]
6. Vabastage toiteploki kaablid kinnitusklambritest [4].
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7. Kruvide eemaldamiseks emaplaadilt tehke jargmist.
a. Eemaldage 5 kruvid , mis emaplaati korpuse kdljes hoiavad [1].
b. Eemaldage Uks M.2 SSD-ketta kinnituskruvi [2] ja Uks kinnituskruvi (6—-32) [3], mis hoiab emaplaati arvuti kiljes [3].
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8. Emaplaadi eemaldamiseks tehke jargmist.
a. Tostke emaplaati ja likake see sUsteemist vélja [1, 2].
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Emaplaadi paigaldamine

1. Hoidke emaplaadi servadest ja seadke see stisteemi tagakdlje suunas.

2. Langetage emaplaat stisteemi raamile, kuni emaplaadi tagakulje pistmikud on raamis olevate piludega kohakuti ja emaplaadi kruviaugud
sUsteemi raami Uhendusdetailidega kohakuti [1,2].

3. Keerake kinni Uks emaplaadi kruvi (6—-32), Uks M.2 SSD-ketta kinnituskruvi ja viis kruvi , mis hoiavad emaplaati arvuti kiljes [1, 2, 3][1,
2].
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4. Suunake koik kaablid 1&bi suunamisklambrite [1].

5. Joondage kaablid emaplaadi pistmike tihvtidega ja Uhendage emaplaadi kllge jargmised kaablid.
a. Toitellliti [2]
b. Protsessori toide [3]
c. Sissetungilliti [4]
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6. Uhendage toitekaabel, optilise draivi andmekaabel ja kévaketta andmekaabel [1, 2, 3].
7. Sisestage I/0O-paneeli konks raamil olevasse pilusse ja pdtrake I/0O-paneeli, et see sulgeda [4].
8. Paigaldage kruvi, mis kinnitab |/O-paneeli raami kulge [5].
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Uhendage jargmised kaablid:
a. Sissetungiltliti

b. Toitellliti

Paigaldage:

M.2 PCle SSD
Malumoodul

Protsessor
Jahutusradiaatori koost
Kdvaketta ja optilise draivi moodul
Kovakettamoodul
Esiraam

Kulgkate

ST@ o0 oo

Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Torkeotsing

Teemad:

*  Taiustatud algkaivituseelse stisteemi hindamise (ePSA) diagnostika
e Diagnostika

*  Toiteploki sisseehitatud enesetest

¢ Diagnostilised torketeated

e SuUsteemi torketeated

¢ Operatsioonististeemi eemaldamine

. Reaalajalise kella — RTC lahtestamine

. Varukandjad ja taastevalikud

*  Wi-Fi-toitetstkkel

Taiustatud algkaivituseelse siisteemi hindamise (ePSA)
diagnostika

ePSA diagnostika (nimetatakse ka sisteemidiagnostikaks) teeb teie riistvara taieliku kontrollimise. ePSA on manustatud BIOS-i ja BIOS
kéivitab selle sisemiselt. Manustatud sisteemidiagnostika annab valikud konkreetsete seadmete voi seadmegruppide jaoks, voimaldades
teha jargmist.

ePSA diagnostika saab kaivitada nuppudega FN+PWR arvuti sisselUlitamise ajal.

Kaitada teste automaatselt v&i interaktiivses reziimis

Teste korrata

Testitulemusi kuvada voi salvestada

Vaadata teste Ule, et lisada tdiendavaid testivalikuid ja saada lisateavet rikkis seadme(te) kohta
Kuvada olekuteateid, mis teavitavad teid, kui testid on edukalt I8pule viidud

Kuvada veateateid, mis teavitavad teil testimise ajal iimnenud probleemidest

@ MARKUS: Mé&ned konkreetsete seadmete testid nduavad kasutaja tegevust. Olge alati arvutiterminali juures, kui tehakse
diagnostikateste.

ePSA-diagnostika kaitamine

Kaivitage diagnostika alglaadimine allpool kirjeldatud meetodite abil.

1. Lulitage arvuti sisse.
2. Kui toimub arvuti alglaadimine, vajutage klahvi F12, sellel ajal kui on kuvatud Delli logo.

3. Alglaadimismentil ekraanil valige Ules/alla noolenuppudega valik Diagnostics (Diagnostika) ja seejarel vajutage klahvi Enter
(Sisestusklahv).

@ MARKUS: Naidatakse akent Enhanced Pre-boot System Assessment (Taiustatud algkaivituseelne stisteemi hindamine),
milles on loetletud k&ik arvutis tuvastatud seadmed. Diagnostika hakkab kaivitama teste kdigil tuvastatud seadmetel.

4. Vajutage lehtede loendisse sisenemiseks alumises vasakus nurgas olevat noolt.
Tuvastatud kuvatakse loendis ja neid testitakse.

B. Diagnostikakatse kéaivitamiseks kindlal seadmel vajutage klahvi Esc ja diagnostikatesti peatamiseks kidpsake nuppu Yes (Jah).
6. Valige vasakult paanilt seade ja kidpsake valikut Run Tests (Kaivita testid).

7. Probleemide korral kuvatakse tdrkekoodid.
Mérkige torkekood Ules ja pdorduge Delli poole.
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Diagnostika

POST (Power On Self Test, kaivitustest) tagab, et arvuti vastaks pohinduetele ning et riistvara tddtaks enne alglaadimise alustamist
korralikult. Juhul kui arvuti labib POST-i, kaivitub see tavareziimil. Kui arvuti aga ei labi POST-i, véljastab see kaivitamise ajal
merevaigukollast véarvi LED-koodide rea. Stisteemi LED on integreeritud toitenupuga.

Allolevas tabelis on néidatud erinevad méargutulede kombinatsioonid ja nende tdhendus.

Tabel 3. Power LED summary

Amber LED state

White LED state

System state

Notes

Véljas Valjas S4, S5 e Talveunes vai viidud kettale
(S4)
e Toide on véljas (S5)
Véljas Blinking S1, S3 Ststeem on vahese

energiatarbega reziimis, kas
S1voi S3. See ei néita
rikkeolukorda.

Previous State

Previous State

S3, no PWRGD_PS

See kirje on juhuks, kui
SLP_S3# aktiivselt PWRGD_PS
inaktiivsele Uleminekul esineb
viivitus.

Blinking

Vaéljas

S0, no PWRGD_PS

Algkaivituse toérge — arvuti
saab elektritoidet ja toiteallika
toide on tavaline. Seade v&ib
valesti tddtada vai olla valesti
paigaldatud. Kollase mérgutule
vilkumismustrite diagnostilisi
soovitusi ja v8imalikke tdrkeid
vaadake allpool olevast tabelist.

Steady

Véljas

SO, no PWRGD_PS, Code fetch
=0

Algkaivituse torge — see

on sUsteemi tdrke veaolek,
sealhulgas toiteallikas. Ainult
toiteallika +5 V ootereziimi ahel
to6tab korralikult.

Véljas

Steady

SO, no PWRGD_PS, Code fetch
=1

See néitab, et hosti BIOS on
kéivitatud ja LED-registrisse on
nuud voimalik kirjutada.

Tabel 4. Amber LED blinking failures

Amber LED state

White LED state

System state

Notes

2

1

Bad MBD

Halb MBD (Uhendus) — read A,
G, H ja J SIO spetsifikatsioonide
tabelist 12.4 — eelnevad/
jargnevad margutuled [40]

2 2 Bad MB, PSU or cabling Halb MBD, PSU v&i PSU
kaablid — read B, C ja D SIO
spetsifikatsioonide tabelist 12.4
[40]

2 3 Bad MBD, DIMMS, or CPU Halb MBD, DIMMS voi

CPU - read F ja K SIO
spetsifikatsioonide tabelist 12.4
[40]
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Tabel 4. Amber LED blinking failures (jatkub)

Amber LED state White LED state

System state

Notes

2 4

Bad coin cell

Vigane nddppatarei — rida M SIO
spetsifikatsioonide tabelis 12.4
[40]

Tabel 5. States Under Host BIOS Control

Amber LED state White LED state

System state

Notes

2 5

BIOS state 1

BIOSi kaivitustesti kood (vana
LED muster 0001). Vigane BIOS.

BIOS state 2

BIOSi kaivitustesti kood (vana
LED muster 0010). CPU
konfiguratsioon v&i CPU térge.

BIOS state 3

BIOSi kaivitustesti kood (vana
LED muster 0011). MEM
konfig. on pooleli. Vastavad
malumoodulid on tuvastatud,
kuid ilmnes torge.

BIOS state 4

BIOSi kéivitustesti kood

(vana LED muster

0100). Kombineerige PCI-
seade konfiguratsioon v&i
nurjumine video alamsuisteemi
konfiguratsiooni voi nurjumisega.
BIOS peab eemaldama
videokoodi 0101.

BIOS state 5

BIOSi kéivitustesti kood
(vana LED muster 0110).
Kombineerige salvestusruum
ja USB konfiguratsioon

v8i nurjumine. BIOS peab
eemaldama USB koodi 0111.

BIOS state 6

BIOSi kaivitustesti kood (vana
LED muster 1000). MEM
konfig., Uhtegi malu ei
tuvastatud.

BIOS state 7

BIOSi kaivitustesti kood (vana
LED muster 1001). Pédrdumatu
emaplaadi torge.

BIOS state 8

BIOSi kaivitustesti kood

(vana LED muster 1010).
Malukonfiguratsioon, moodulid
ei Uhildu v&i sobimatu
konfiguratsioon.

BIOS state 9

BIOSi kaivitustesti kood (vana
LED muster 1011). Kombineerige
muud videoeelse tegevuse ja
ressursikonfiguratsiooni koodid.
BIOS peab eemaldama koodli
1100.

BIOS state 10

BIOSi kaivitustesti kood (vana
LED muster 1110). Muu
eelnev/jérgnev tegevus, rutiinne
edaspidine video kaivit.
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Toiteploki sisseehitatud enesetest

Sisseehitatud enesetest (BIST) aitab teha kindlaks, kas toiteplokk tddtab. Lauaarvuti vai kdik-Uhes arvuti toiteploki enesetesti diagnostika
kaivitamiseks vaadake teabebaasiartiklit 000125179 aadressil www.dell.com/support.

Diagnostilised torketeated

Tabel 6. Diagnostilised torketeated

Torketeated

Kirjeldus

AUXILIARY DEVICE FAILURE

Puuteplaat v&i valine hiir voivad olla rikkis. Kontrollige vélise
hiire puhul kaablilhendust. Aktiveerige valik Pointing Device
(Osutusseade) stisteemi seadistuse programmis.

BAD COMMAND OR FILE NAME

Veenduge, et oleksite kdsu digesti kirjutanud, pange tUhikud
digesse kohta ja kasutage Siget tee nime.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

Mikroprotsessoris olev peamine vahemalu on rikkis. Delli
kontaktsait

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

Optiline ketas ei reageeri arvuti kdskudele.

DATA ERROR

Kovaketas ei loe andmeid.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Vahemalt Uks malumoodul véib olla rikkis v&i valesti paigas.
Paigaldage malumoodulid v&i vahetage need vajaduse korral vélja.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

Kovaketta lahtestamine nurjus. Kéivitage kovaketta testid jaotises
Dell Diagnostics (Delli diagnostika).

DRIVE NOT READY

Enne selle toiminguga jatkamist peab kdvaketas olema sektsioonis.
Paigaldage kdvaketas kdvakettasektsiooni.

ERROR READING PCMCIA CARD

Arvuti ei tuvasta ExpressCardi. Pange kaart uuesti sisse voi
proovige teist kaarti.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

Sailmallu (NVRAM) salvestatud mélu hulk ei vasta arvutisse
paigaldatud malumoodulile. Taaskaivitage arvuti. Kui térge kordub,
poorduge Delli poole

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

Fail, mida putate kopeerida, on kettale paigutamiseks liga suur voi
ketas on tais. Proovige kopeerida fail teisele kettale v3i kasutage
suuremat ketast.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / 2m <> | =

Arge kasutage failinimes neid marke.

GATE A20 FAILURE

Malumoodul v&ib lahti olla. Paigaldage malumoodul uuesti voi
asendage see vajaduse korral.

GENERAL FAILURE

Operatsioonislisteem ei suuda kasklust taita. Sellele sénumile
jargneb tavaliselt konkreetne teave. Naiteks Printer out of
paper. Take the appropriate action. (Printerilon
paber otsas. Tehke vajalik toiming.)

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

Arvuti ei tuvasta ketta tlupi. LUlitage arvuti vélja, eemaldage
kdvaketas ja tehke arvuti algkaivitus optiliselt kettalt. Seejarel
[Ulitage arvuti vélja, paigaldage kdvaketas uuesti ja taaskéivitage
arvuti. Kaivitage testid Hard Disk Drive (Kdvaketas) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

Kdvaketas ei reageeri arvuti kdskudele. Lulitage arvuti vélja,
eemaldage kdvaketas ja tehke arvuti algkéivitus optiliselt kettalt.
Seejérel IUlitage arvuti vélja, paigaldage kdvaketas uuesti ja
taaskaivitage arvuti. Kui probleem pisib, proovige teist ketast.
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Tabel 6. Diagnostilised torketeated (jatkub)

Torketeated

Kirjeldus

Kaivitage testid Hard Disk Drive (Kdvaketas) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

HARD-DISK DRIVE FAILURE

Kdvaketas ei reageeri arvuti kskudele. Lilitage arvuti vélja,
eemaldage kdvaketas ja tehke arvuti algkéivitus optiliselt kettalt.
Seejérel IUlitage arvuti vélja, paigaldage kdvaketas uuesti ja
taaskaivitage arvuti. Kui probleem pisib, proovige teist ketast.
Kaivitage testid Hard Disk Drive (K&vaketas) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Kbdvaketas voib vigane olla. Lllitage arvuti vélja, eemaldage
kdvaketas ja tehke arvuti algkéivitus optiliselt kettalt. Seejarel
[Ulitage arvuti vélja, paigaldage k8vaketas uuesti ja taaskaivitage
arvuti. Kui probleem pusib, proovige teist ketast. Kaivitage testid
Hard Disk Drive (Kovaketas) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika).

INSERT BOOTABLE MEDIA

Operatsioonislisteem puUab teha algkaivitust selleks sobimatult
kandjalt, naiteks optiliselt kettalt. Sisestage algkaivituseks sobiv
kandja.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

SuUsteemi konfiguratsiooni teave ei vasta riistvarakonfiguratsioonile.
See sdnum ilmub kdige suurema tdendosusega parast

malumooduli paigaldamist. Parandage vastavad valikud sUsteemi
installiprogrammis.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

Kontrollige véliste klaviatuuride puhul kaabliihendust. Kaivitage
test Keyboard Controller (Klaviatuuri kontroller) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

Kontrollige véliste klaviatuuride puhul kaablilhendust. Taaskéivitage
arvuti ja valtige algkaivituse protseduuri ajal klaviatuuri véi hiire
puudutamist. Kéivitage test Keyboard Controller (Klaviatuuri
kontroller) jaotises Dell Diagnostics (Delli diagnostika).

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

Kontrollige véliste klaviatuuride puhul kaablithendust. Kéivitage
test Keyboard Controller (Klaviatuuri kontroller) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

Kontrollige véliste klaviatuuride v&i klahvistike puhul kaablithendust.
Taaskaivitage arvuti ja valtige algkaivituse protseduuri ajal
klaviatuuri voi klahvide puudutamist. Kaivitage test Stuck Key
(Kinnijadnud klahv) jaotises Dell Diagnostics (Delli diagnostika).

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect ei saa kontrollida faili digitaaldiguste halduse
(DRM) piiranguid, seega ei saa faili esitada.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ

VALUE EXPECTING VALUE

Mdni malumoodul vaib olla rikkis voi valesti paigas. Paigaldage
malumoodul uuesti v&i asendage see vajaduse korral.

MEMORY ALLOCATION ERROR

Tarkvara, mida pluate kéivitada, on operatsioonisiisteemi, teise
programmi v&i utilidiga konfliktis. Lulitage arvuti vélja, oodake 30
sekundit ja siis taaskaivitage see. Kéivitage programm uuesti. Kui
torketeade ikka kuvatakse, vt tarkvara dokumentatsiooni.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Mdni malumoodul vaib olla rikkis voi valesti paigas. Paigaldage
malumoodul uuesti voi asendage see vajaduse korral.

VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ |Moni malumoodul voib olla rikkis voi valesti paigas. Paigaldage
VALUE EXPECTING VALUE malumoodul uuesti voi asendage see vajaduse korral.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Moni malumoodul vaib olla rikkis v&i valesti paigas. Paigaldage

malumoodul uuesti v&i asendage see vajaduse korral.
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Tabel 6. Diagnostilised torketeated (jatkub)

Torketeated

Kirjeldus

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

Arvuti ei leia kdvaketast. Kui kdvaketas on algkaivituse seade,
siis veenduge, et ketas oleks paigaldatud, digesti paigas ja
sektsioonitud algkaivituse seadmena.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

Operatsioonisisteem v&ib olla rikutud, pédrduge Delli poole.

NO TIMER TICK INTERRUPT

Emaplaadil voib mdne kiibi t66 hairitud olla. Kaivitage testid
System Set (Ststeemi komplekt) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika).

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Liiga palju programme on lahti. Sulgege koik aknad ja avage
programm, mida soovite kasutada.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Installige operatsioonististeem uuesti. Kui probleem pusib,
poorduge Delli poole.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

Valikuline ROM on rikkis. P6érduge Delli poole.

SECTOR NOT FOUND

Operatsioonististeem ei leia kdvakettalt moénda sektorit. Kdvakettal
voib olla vigane sektor vai rikutud failide jaotustabel (FAT).
Kaivitage Windowsi torgete kontrollimise utiliit kdvakettal
failistruktuuri kontrollimiseks. Vt juhiseid jaotisest Windows Help
and Support (Windowsi spikker ja tugi) (kldpsake nuppe Start >
Help and Support (Start > Spikker ja tugi)). Kui vigaseid sektoreid
on palju, siis varundage (v8imaluse korral) andmed ja vormindage
siis kdvaketas.

SEEK ERROR

Operatsioonististeem ei leia kdvakettalt konkreetset rada.

SHUTDOWN FAILURE

Emaplaadil voib mdne kiibi t66 hairitud olla. Kaivitage testid
System Set (Ststeemi komplekt) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika). Kui sénum uuesti iimub, péérduge Delli poole.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

Stisteemi konfiguratsiooni sétted on rikutud. Uhendage arvuti aku
laadimiseks pistikupessa. Kui probleem pusib, pltdke andmeid
taastada, sisenedes sUsteemi installiprogrammi ja véljudes siis kohe
programmist. Kui sénum uuesti ilmub, pé6érduge Delli poole.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

Slsteemi konfiguratsioonisatteid toetav varuaku voib vajada
laadimist. Uhendage arvuti aku laadimiseks pistikupessa. Kui
probleem pUsib, péérduge Delli poole.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

Susteemi installiprogrammi salvestatud kellaaeg voi kuupéev ei
vasta sUsteemi kellale. Korrigeerige valikute Date and Time
(Kuupéev ja kellaaeg) valikuid.

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

Emaplaadil vib mdne kiibi t66 hairitud olla. Kéivitage testid
System Set (Ststeemi komplekt) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika).

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

Klaviatuuri kontrolleri talitlus v&ib olla héiritud véi malumoodul
voib olla lahti. Kéivitage testid System Memory (SUsteemi malu)
ja Keyboard Controller (Klaviatuuri kontroller) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika) v&i péorduge Delli poole.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Sisestage ketas kettaseadmesse ja proovige uuesti.
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Slisteemi torketeated

Tabel 7. Siisteemi torketeated

Siisteemi teade

Kirjeldus

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support

Arvuti ei suutnud sama torke puhul kolm korda jarjest algkaivituse
protseduuri Idpule viia.

CMOS checksum error

RTC on lahtestatud, valiku BIOS Setup vaikeséte on laaditud.

CPU fan failure

CPU ventilaatori rike.

System fan failure

Slsteemi ventilaatori rike.

Hard-disk drive failure

Voimalik kdvaketta rike POST-i ajal.

Keyboard failure

Klaviatuuri rike voi lahtine kaabel. Kui kaabli uuesti paikapanek
probleemi ei lahenda, siis asendage klaviatuur.

No boot device available

Algkaivitatavat sektsiooni v3i kdvakettaseadet pole,

kdvakettaseadme kaabel on lahti v3i algkéivitatavat seadet pole.

o Kui kdvaketas on algkaivituse seade, siis veenduge, et
kaablid oleksid Uhendatud ning ketas digesti paigaldatud ja
sektsioonitud algkaivituse seadmena.

e Avage sUsteemi seadistus ja veenduge, et algkaivituse teave
oleks Gige.

No timer tick interrupt

Emaplaadil v8ib mdne kiibi t66 hairitud olla voi emaplaat voib olla
rikkis.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its
normal operating range. Dell recommends that
you back up your data regularly. A parameter
out of range may or may not indicate a
potential hard drive problem

S.M.A.R.T-i torge, v8imalik kdvakettaseadme rike.

Operatsioonislisteemi eemaldamine

Kui arvuti ei ole voimeline operatsioonislisteemi algkaivitama isegi pérast korduvaid katseid, kéivitab see automaatselt Dell SupportAssisti

operatsioonististeemi taastamise.

Dell SupportAssisti operatsioonististeemi taastamine on eraldi t&oriist, mis on kdikidesse installitud Windowsi operatsioonististeemiga Delli
arvutitesse eelinstallitud. See koosneb tddriistadest, mis aitavad diagnoosida potentsiaalseid probleeme ja teha neile térkeotsingut, enne
kui arvuti operatsiooniststeemi algkaivitab. See voimaldab diagnoosida riistvara probleeme, parandada arvutit, varundada faile v&i taastada

arvuti selle tehaseolekusse.

Samuti saate selle Delli kasutajatoe veebisaidilt alla laadida, et teha térkeotsing ja parandada oma arvuti, kui tarkvara véi riistvara vigade

tottu ei algkaivitu see algses operatsioonisiisteemis.

Lisateavet Dell SupportAssisti operatsioonististeemi taastamise kohta vaadake Dell SupportAssisti operatsioonististeemi taastamise
kasutusjuhendist veebiaadressil www.dell.com/serviceabilitytools. KIdpsake suvandit SupportAssist ja seejérel kidpsake suvandit
SupportAssist OS Recovery (SupportAssisti operatsioonislisteemi taastamine).

Reaalajalise kella — RTC lahtestamine

Reaalajalise kella (RTC) lahtestamise funktsioon vimaldab teil vi hooldustehnikul taastada hiljuti valja antud Dell Latitude'i ja Precisioni
stisteemid olekutest No POST 7/ No Boot / No Power (POST puudub / Algkaivitus puudub / Toide puudub). RTC l&htestamise saab
kaivitada ststeemis valjalUlitatud olekust ainult juhul, kui see on Uhendatud vahelduvvoolutoitega. Vajutage nuppu ja hoidke seda 25
sekundit all. Susteemi RTC lahtestamine toimub parast toitenupu vabastamist.
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@ MARKUS: Kui protsessi kaigus katkestatakse stisteemi vahelduvvoolutoide vai kui toitenuppu hoitakse all tle 40 sekundi, siis RTC
l&htestamise protsess katkestatakse.

RTC lahtestamisel Iahtestatakse BIOS vaikesatetele, Intel vPro-le ei pdase enam juurde ja slsteemi kuupadev ning kellaaeg lahtestatakse.
RTC lahtestamine ei mdjuta jargmisi Uksusi.

Seerianumber

Seadmesilt

Omandisilt

Administraatori parool

Susteemi parool

HDD parool

Vétmeandmebaasid

Susteemi logid

@ MARKUS: [T-administraatori vPro kontole ja stisteemi paroolile ei paase enam juurde. Selle vPro serveriga uuesti ihendamiseks peab
stisteem labima héaélestamise ja konfigureerimise protsessi uuesti.

Allolevaid tksusi voib teie kohandatud baasvahetussUsteemi (BIOS-i) seadete valiku alusel Iahtestada voi mitte.

Algkaivitusloend

Enable Legacy Option ROMs (Luba parand-ROM-id)
Secure Boot Enable (Turvalise Algkaivituse Lubamine)
BIOS-i versiooni vahendamise lubamine

Varukandjad ja taastevalikud

Taastedraiv on soovitatav luua Windowsi potentsiaalsete probleemide veaotsingu ja lahendamise jaoks. Dell pakub mitmeid v8imalusi Delli
arvutis Windowsi operatsioonististeemi taastamiseks. Lisateabe saamiseks vt Delli Windowsi varukandjad ja taastevalikud.

Wi-Fi-toitetsukkel

Kui teie arvutil puudub Wi-Fi-Uhenduse probleemide t8ttu ligipaas internetile, voib teha Wi-Fi-toitetsikli protseduuri. Jargmine protseduur
annab juhised Wi-Fi-toitetstkli tegemiseks.

®| MARKUS: Méni internetiteenuse pakkuja ehk ISP (Internet Service Provider) pakub kombineeritud modemi/ruuteri seadet.

LUlitage arvuti sisse.

Ldlitage modem vélja.
LUlitage traadita ruuter vélja.
Oodake 30 sekundit.
LUlitage traadita ruuter sisse.
Ldlitage modem sisse.

No o NN

LUlitage arvuti sisse.
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https://www.dell.com/support/contents/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup

Teemad:

Delli kontaktteave

Delli kontaktteave

@ MARKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-tihendust, véite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tSekilt vi Dell

tootekataloogist.

Abi saamine

Dell pakub mitmeid veebipdhiseid ja telefonipdhiseid tugi- ning teenusevoimalusi. Saadavus voib riigi ja toote jérgi erineda, méned teenused

ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga miugi, tehnilise toe voi klienditeeninduse kisimustes Uhenduse vdtmiseks tehke jargmist.
1.

2.
3.
4

Avage veebiaadress Dell.com/support.

Valige tugiteenuse kategooria.

Kontrollige oma riiki v&i piirkonda lehe allosas olevast ripploendist Country/Region (Riik/piirkond).
Valige vajaduse kohaselt sobiv teenus voi tugilink.

Abi saamine
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